
・・・ライナー

・・・粘着剤：高耐熱シリコーン系

・・・基材：12μポリイミド

・・・粘着剤：高耐熱シリコーン系

・・・ライナー

： 12μポリイミド

： 高耐熱シリコーン系

： 琥珀色

： 50M

全厚 ： 0.048ｍｍ

粘着力 ： 3.1N/10ｍｍ

引張強度 ： －

伸び率 ： －

破壊電圧 ： －

耐熱温度 ： 300℃

テクニカルデータシート

MCSIGN

12μポリイミド

高耐熱シリコーン粘着剤両面テープ
PW146S

特性
基材

粘着剤

色

長さ

特徴
PW146Sは12μのポリイミドフィルムに18μのシリコーン系の粘着剤を両面に

塗布した極薄両面テープです。

テープ全厚が48µと非常に薄く、耐熱性極薄両面テープを必要とする個所に適しています。

耐熱性、耐薬品性に優れています。

熱に強く、加熱後もきれいに剥がせます。

両面に50μライナー付。抜き加工に対応可能です。

用途
シリコーンが含浸・塗布された素材のボンディング

電子部品の絶縁、仮止め固定

絶縁層のスプライシング

高機能フィルム、FPC、TABテープのスプライシング、固定
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